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Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Wybieralny

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr Semestr |

Wymagania wstepne Brak

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 1

Forma e wyklad éwiczenia laborato- projekt Inne
prowadzenia zajeé¢ rium

S s 1




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze na temat nowoczesnych technik produkcyj-
Wo1 nych_z_ V\_/y!<orzys.tan|em laseréw wraz z wyposazeniem ZIP2 W10
umozliwiajgcym ich efektywng prace — stoty wspoétrzed- -
Wiedza nosciowe, roboty przemystowe.
Ma wiedze na temat mozliwosci i metod programowania
W02 |zestawdw laserowych i wigczania ich w informatyczne ZIP2_WO04
systemy zarzgdzania produkcja.
Potrafi wykorzystywa¢ wiedze z nauk podstawowych do
Uo1L wprowad;anla nowoczesnych rozwigzan w procesach Z1P2 U03
produkcyjnych, w tym wykorzystywania metod automa- -
Umiejetnosci tyzacji i nowoczesnych technologii.
Potrafi w ramach pracy wtasnej poszerzac wiedze i
U02 |umiejetnosci w obszarach zwigzanych z rozwojem sys- ZIP2_U07
temow produkcyjnych.
Kompetencie Ma swiadomos$¢ zwigzku pomiedzy dziatalnoscig inzy-
P ] K01 nierskg zwigzang z unowoczesnianiem proceséw pro- ZIP2_K02
spoteczne . . . . .
dukcyjnych a sferg biznesu i rozwojem regionu.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma L
o . Tresci programowe

zajec
1. Rys historyczny rozwoju laseréw. Czynniki stymulujgce rozwdj techniki laserowe;j.
Podstawowe definicje: laser, stét wspétrzednosciowy, manipulator, robot.
2. Podstawowe uktady i zespoty lasera przemystowego. Schemat blokowy. Schemat
blokowy logicznych zaleznos$ci zespotow uktadu laserowego. Klasyfikacja laserow
wg. przeznaczenia, sposobu wytwarzania wigzki napedu gtowicy lub stotu.

wyklad 3. Klasyfikacja i opis technologii laserowych w dziataniach produkcyjnych: ciecie,

spawanie, napawanie, hartowanie.

4. Technologie plazmowe — opis, wiasciwosci, charakterystyka, podstawowe rodzaje
technologii. Przyktady zastosowan technologii plazmowych, kryteria doboru, okresla-
nie parametrow

5. Inne (pozaprzemystowe ) zastosowania laseréw. Prezentacja filméw o zastosowa-
niach laseréow przemystowych oraz technologii obrébki plazmowe;j.

laboratorium

1. Wprowadzenie do zaje¢ laboratoryjnych i przepisy BHP. Programowanie lasera
oraz stotu wspétrzednoSciowego w uktadzie X —Y.

2. Ciecie laserowe — przygotowanie i programowanie ruchéw stotu.

3. Spawanie laserowe — dobdr parametréw i programowanie ruchéw stotu.

4. Hartowanie powierzchniowe - dobér parametréw i programowanie ruchéw stotu.

5. Wspétpraca lasera z robotem przemystowym.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
w02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . A .
. e Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. : Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium zalicze-
wyktad zaliczenie z oceng

niowego.

laboratorium | zaliczenie z oceng

toryjnych.

Uzyskanie co najmniej 50% punktéw ze sprawozdan labora-

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

. o e Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
w C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
15 10
2. Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 29 h
" | akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 1 ECTS
mickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 0 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
6. ; . 0 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze 10 h
" | praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . . 0,4 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 29 h
10, Punkty ECTS za n.10du.t N 1 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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